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壹、公司概況
公司名稱：○○○○股份有限公司
一、基本資料
(一)設立日期：            
(二)資本額
(三)董事長：              ；總經理：
(四)主要股東及持股比例(依持股比例依序列出持股前五大股東及持股10%以上之大股東)

	股東名稱
	持有股份(股)
	持股比例(%)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	其他
	
	

	合   計
	
	100


(五)公司沿革：
(包括曾獲之殊榮或認證，請一併檢送證明文件影本)
(六)轉投資事業(包括轉投資架構圖、各公司營業項目、投資金額、持股比率等)
二、公司主要技術、產品或營運模式之創新、創意構想與內容說明
(例如技術、產品或營運模式之創新創意構想、特色、獨特性等)
三、董事、監察人及經營團隊
(一)董事及監察人

	職 稱

	姓 名
	選(就)任
日 期
	任期
	初次選任日期
	選 任 時持有股份
	現    在持有股數
	配偶、未成年子女現在持有股份
	利用他人名義持有股份
	主要經（學）歷
	目前兼任本公司及其他公司之職務
	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

	
	
	
	
	
	股數
	持股比率
	股數
	持股比率
	股數
	持股比率
	股數
	持股比率
	
	
	職  稱
	姓  名
	關 係

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                   單位：股；%
(二)經營團隊主要幹部
                                                                    單位：股；%
	職 稱
（註1）
	姓 名
	選(就) 任日期
	持有股份
	配偶、未成年子女持有股份
	利用他人名義持有股份
	主要經（學）歷（註2）
	目前兼任其他公司之職務
	具配偶或二親等以內
關係之經理人

	
	
	
	股數
	持股比率
	股數
	持股比率
	股數
	持股比率
	
	
	職  稱
	姓  名
	關  係

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(三)全公司人力分析
                                                                  單位：人
	學位
類別
	博士
	碩士
	學士
	專科(含)以下
	合計

	管理人員
	
	
	
	
	

	研發人員
	
	
	
	
	

	生產人員
	
	
	
	
	

	其    他
	
	
	
	
	

	合    計
	
	
	
	
	


註：合計數應等於總員工人數。
四、財務狀況： 
(一)最近兩年度簡明資產負債表
單位：新臺幣仟元
	年度
項目
	N-2 年
	N-1年

	流動資產
	
	

	非流動資產
	
	

	資產總計
	
	

	流動負債
	
	

	非流動負債
	
	

	負債總計
	
	

	資  本
(每股面額: 元)
	
	

	資本公積
	
	

	保留盈餘
	
	

	其他權益
	
	

	庫藏股票
	
	

	權益總計
	
	


      資料來源：N-2及N-1年分別為自結或經會計師查核簽證之數字
 (二)最近二年度損益狀況
單位：新臺幣仟元
	年度
項目
	N-2 年
	N-1年

	營業收入
	
	

	營業成本
	
	

	營業毛利(毛損)
	
	

	營業費用
	
	

	營業淨利(淨損)
	
	

	營業外收益及費損
	
	

	稅前淨利(淨損)
	
	

	所得稅費用(利益)
	
	

	繼續營業單位稅後淨利(淨損)
	
	

	停業單位損益(稅後)
	
	

	本期稅後淨利(淨損)
	
	

	本期其他綜合損益
	
	

	本期綜合損益總額(稅後淨額)
	
	


            資料來源：N-2及N-1年分別為自結或經會計師查核簽證之數字

貳、研發能力與智慧財產權管理
一、研發能力
(一)研發能力
(例如研發技術來源(自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉)、研發狀況及成果(已獲得獎項、專利、發表論文、已取得政府機構之研究計畫)、技術合作情形、已取得之補助款等)
(二)研發團隊成員

	職稱
	姓名
	到職日期
	主要學歷
	主要經歷
	專長
	本業年資(年)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(三)未來開發計畫
   (例如後續開發技術或產品之規畫等)

二、智慧財產權管理
(一)主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額
(二)專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權
1.已取得或申請中之專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權
      (列示申請或註冊日期、地區、案號、類型、內容、期限)
2.是否有違反專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權之情事

參、市場與競爭優劣分析
一、目標市場
(例如銷售地區、主要或潛在客層、市場規模、市場供需狀況、預計市佔率、進入障礙等)
二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析
三、公司營運風險
  (一)風險事項(例如產業或科技變化風險、政治風險、政策或法令變動風險、景氣循環風險、市場出現替代性產品風險、資金風險、侵權風險、匯率風險等)
  (二)因應措施
         
肆、技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

伍、公司所需之輔導與協助暨結語


公司名稱：

[bookmark: _GoBack]負責人：               (簽名或蓋章)
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